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Obr. 5.12: Casovy priibéh filtrovaného PWM signélu (simulace PSpice)

5.6 Navrh chlazeni

Obvod TDA 8920 BJ je svou konstrukci ur€en k montazi na pasivni chladi¢. Tento
chladi¢ slouzi k odvéadéni ztratového vykonu v podobé tepla. Vzhledem k ucinnosti
tohoto obvodu (az 90 %) a dosahovanému vykonu neni nutné vybavit piistrojovou skiin
aktivnim chlazenim.

Z grafii uvedenych v katalogovém listu [10] ode¢teme hodnotu ztratového vykonu
obvodu. Pfi vykonu 130 W ¢ini ztratovy vykon P,= 16 W. Tepelny odpor ¢ip—pouzdro
je 1,3 °C/W. Tepelny odpor vznikly pfi nedokonalém styku chladi¢e a pouzdra obvodu
predpokladame 0,15 °C/W [1]. Maximalni teplota Cipu je 150 °C, dale predpokladame
teplotu v pfistrojové skiini zesilovace az 50 °C.

K vypoctu teploty ¢ipu mizZeme pouzit rovnici :

T, =T, +Rpyey + Reyep)- P, (°C°C0C- WLC-WTLW), (5.13)

kde Tj je teplota €ipu, T teplota chladiCe. Rrxcy je tepelny odpor Eip—pouzdro, Rruce je
tepelny odpor vznikly pfi nedokonalém styku chladice a pouzdra. P, je ztratovy vykon
obvodu. Teplotu chladi¢e vypocteme dle rovnice:

T = Ta +RTHC Pz (OC’OCaOC'W%’W)a

ch —

(5.14)
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kde T.; je teplota chladice, T, je teplota okoli. Rryc je tepelny odpor chladice a P. je
ztratovy vykon obvodu.

Z rovnice 5.13 miZeme zjistit maximalni pozadovanou teplotu chladie. Upravou a
dosazenim do 5.13 dostavame:

T, <T, ~ Ry +Ryep) P T, <150—(1.30+0.15)-16 T, <126.80°C.

~ Zteploty chladi¢e ur¢ime pomoci 5.14 pozadovany tepelny odpor chladice.
Upravou a dosazenim do 5.14 ziskame:

T,-T, 126.80—50 o T
e < hP Ry ST Ry, <4.80°C- W7,

z

Z vypoctu je patrné, Ze chladi¢ musi mit tepelny odpor mensi, nebo roven 4,8°C/W.
K realizaci byl vybran chladi¢ o rozmérech 79x50 mm s vyskou zeber 15 mm. Tepelny
odpor chladi¢e ¢ini 4,3 °C/W [16]. Timto chladi¢em bude opatifen kazdy z obvodl
TDA 8920.

5.7 Schéma zapojeni a DPS koncového stupné

Na zapojeni koncového stupné se mizeme divat, jako na dva samostatné zesilovace.
Zapojeni kazdého z kanali vychazi z doporugeného katalogového zapojeni [10]. Cislo
soucastky pro prvni kanal za¢ina ¢islem 1, pro druhy kanal pak ¢islem 2. Oba kandly
jsou témef identické. Oznaceni soucastek, které jsou spole¢né pro oba kandly zacina
¢islem 0. Schéma zapojeni je uvedeno v piiloze C.1.

Kondenzatory o kapacit¢ 4700 pF musi byt umistény co nejblize pouzdra
integrovaného obvodu zesilovace. Kondenzatory C03, C04 by méli byt umistény na
vstupu desky. Tyto soucastky je vhodné doplnit paraleln¢ ptipojenym kondenzatorem
100 nF. Propojky JP je mozné nahradit spinaci, v tomto piipadé vSak slouzi pouze pro
testovaci ucely.

Deska plosného spoje je realizovana jako oboustranna, osazena klasickymi i SMD
soucCastkami. Na strané TOP jsou vedeny signdly, které dosahuji nizkych urovni. Na
stran¢ BOTTOM je proveden rozvod napajeni a vystupniho signalu. Tyto ,,vykonové*
spoje je potieba dostatecné dimenzovat, a to alesponn 1 mm $itky spoje pro proud 3A.
V priloze C.2 az C.5 jsou zobrazeny DPS, motivy spoji a rozlozeni soucastek. Piiloha
D obsahuje seznam soucastek pro koncovy stuper.
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